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MEMORIA DESCRIPTIVA 
DE LA

PATENTE DE INVENCION
que por veinte años, para España y sus Posesiones, se s o l ic i ta  a favor 
da la  firma RUHRCHHMIE AKTIENGESBLISCHAFT, entidad alemana, residente 

en OBERHAUSEN-HOLTEN (Alemania), por* "PROCEDIMIENTO PARA LA SOLDADURA 

DE POLIOLEFINAS".
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Es conocido añadir a p o lio le fin as, especialmente a p o lie tile -  
no, hollín  para mejorar la s cualidades de dichas m aterias* más esta 

adición de h o llín  se limitaba &asta ahora a 1- 2̂  solamente. S i se  añade 

sin  embargo a la s  p o lio le fin as, especialmente a p o lie tilen o , hollín  

5 en cantidades del 5 - 50%, preferentemente 15- 30%, oomo se había ya

propuesto, entonces se  haoe conductible eléctricamente e l producto, 

resultando, segdn la  c lase , la  cantidad y distribución del h o llín , res3s 
tencías especificas de 5- 100 k-Ohm.cm.

A base de esta conductibilidad del m aterial se podia desa­

lo r ro lla r  un procedimiento para la soldadura de p o lio le fin as, especial­

mente de po lie tilen o , en que se transforma la masa de polio lefinas 

que contiene 5- 50%, preferentemente 15- 30% de sustancias conductibles^
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especialmente h o llín , da ana manera generalmente conocida, en cuerpos, 

como láminas, cintas y  placas, siendo soldados los mismos seguidamente 

15 mediante aplicación de una tensión e léc trica  adecuada, por ejemplo, de 

50-1000 V, por e l  procedimiento de soldadura por re s is te n c ia , pudién­
dose re a liza r  la soldadura por re siste n c ia  también a presión, por ejem­

plo de 5-80 Kilo/cm^.

Importancia especial tiene e l  procedimiento para la soldadura 

20 de aquellos p o lie tilen o s, que son producidos por la  polimerización de 

etileno a presiones de menos de 100 atmosferas aprox. y temperaturas 

hasta 100$ aprox. con aplicación de catalizadores constituidos por mez­

clas de combinaciones metalprganicas, especialmente de combinaciones 
de a lq u il aluminico, con combinaciones m etálicas del grupo secundario 

25 46 - ge ¿e l sistema periódico, especialmente,con combinaciones t itá n i­

cas, por ejemplo tetraolpruro titán ico .

Se sabe ya que en la  mayoría de los casos la s  láminas están 

sólo u tiliz ab le s  cuando se pueden so ld arlas bien entre s í .  Al soldar 

pblietileno puro estrib a  sin  embargo la  d ificu ltad  en e l  llevar bastan- 

30 te rápidamente la  cantidad de calor necesario a la  superficie  que se  

ha de so ld ar, sin  que ocasione alguna descomposición del m aterial, 

Además es preciso , conforme la  p ractica , proteger la s  superficies que 

se hah de so ldar, en lo máximo posible da la entrada de a ire . A estas 

situaciones se debe e l que no se podía re a liza r  hasta a^ora una so l-  

55 dadura bien hecha de su perfic ies anchas, a no ser que se la realizaba 

segón e l  llamado procedimiento de impulsación c a lo r íf ic a , en cuyo 

procedimiento es traída la  cantidad de calor necesitada desde fuera, 

llevándola, pasando por la s  láminas, a la s  su perfic ies que se han de 

so ldar. Como fuente c a lo r íf ic a  sirven en dicho procedimiento c&apas 

40 calentadas de 200-500$, revestidas convenientemente con polietileno

tetrafluorioo para que no se pague e l  polietileno a la s  citadas fuentes 

Caloríficas^pero dicho procedimiento se podía ap licar con e ficac ia  has­

ta hoy sólo para gruesos de láminas da 0 ,5  mm max. debido a la  mala 

conductibilidad ca lo r ífica  del po lie tilen o . Para grosores mayores es
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necesario aumentar la  temperatura exterior, más en t a l  oaso se inclina 

e l polietileno a pegarse, existiendo además e l  peligro de la  descom­
posición térmica del m aterial,

Contrario a lo anteriormente expuesto se puede soldar po li­

etileno de cualquier grosor a l  que están añadidas sustancias e léc tr ica­

mente conductibles, como por ejemplo h o llín , aplicándose en una d is­

posición sim ilar a l  procedimiento de impulsación térmica, en lugar de 

la s  c&apas ca lien tes, anodos fr io s  con una tensión de 50 -22o v o ltio s. 

Dicho procedimiento so ha llegado a conocer en la  soldadura de metales 

conel nombre de "soldadura por re s is te n c ia " . Se podía observar que oon- 

forme e l  procedimiento de soldadura segdn invención se podía soldar in­

cluso bloques de varios centímetros de longitud de cantos.

-REI VTNBICAC10NES-

Se reivindica como de la  propia y nueva invención la  propiedad y explo­
tación exolusiva de*

1 . - Procedimiento para la  soldadura de p o lio le fin as, especialmente de 

po lie tilen o , caracterizado porque es transformada la  masa de poliole­

fin as a laque se ha añadido 8- 60, preferentemente 16-50% en peso de 

sustancias conductibles, como e l  h o llín , en cuerpos^ como láminas, cin­

tas y p lacas, siendo soldados le s áltimos por aplicación de una tensión 

e lectrice  adecuada, preferentemente, de 50-1000 v o ltio s , conforme e l 

procedimiento de soldadura por re s is te n c ia .

2 . — procedimiento para la  soldadura de p o lio le fin as, especialmente de 

p o lie tilen o , segán reivindicación 1 *, caracterizado porque se rea liza  
dicha soldadura por re siste n c ia  a presiónes de por ejemplo 5-00 Kilo/onF. 
5#- Procedimiento para la  soldadura de p o lio le fin as, especialmente de 

p o lie tilen o , segdn reivindicación 1*= -2&g caracterizado porque son so l­

dados ta le s  polietllen os que son producidos por la  polimerización de 

etileno a presiones de menos de 100 atmosferas aprox. y temperaturas 

hasta 100* aprox. oon aplicación de catalizadores, que consisten en 

mezcl&s de combinaciones metalorganloas, especialmente de combinaciones 

de a lq u il aluminioo, con combinaciones m etálicas del grupo secundario
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4̂  -  ^  del sistema periódico, especialmente de combinaciones t itá n ic a s , 
por ejemplo con tetracloruro titán ico .

4*** "PROCEDIMIENTO PARA LA SOLDADURA DE POLIOLEF1NAS".

Consta la  presente memoria descriptiva de cuatro hojas numera­

das y mecanografiadas en so la  cara.
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